Indonesia
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No. : 09/IMDIA/XI1/09
Hal: Bantuan Teknologi Press untuk anggota IMDIA

Yth. Seluruh anggota IMDIA

Dengan hormat,

Dari hati yang paling dalam kami berharap mudah—-mudahan kita dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang telah diberikan kepada IMDIA selama ini.
Kerjasama EPA (Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Jepang telah berlaku sejak 1 Juli 2008. Sebagai salah
satu bantuan dari JETRO, maka akan dilaksanakan pelaksanaan bantuan Teknologi Press terhadap anggota IMDIA Berikut
adalah hal—hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tsb.

1. Tujuan

2. Target
partisipan
3. Pendaftaran

4. Seleksi

5. Waktu
pelaksanaan
6. Tempat
7. Instruktur

8. Biaya

9. PIC penerima

10. Laporan
pelaksanaan

Tujuannya adalah mengenai permasalahan yang timbul di lapangan terkait dengan die Press, expert
(spesialis) bersama dengan penterjemah turun ke lapangan, mendengarkan permasalahan dari PIC, dan
bersama—sama dengan PIC membuat rencana penyelesaian masalah. Sebisa mungkin, spesialis bisa
datang ke banyak Perusahaan anggota IMDIA.. Untuk itu bantuan teknologi dibatasi selama 3 hari.

Perusahaan anggota IMDIA yang memiliki permasalahan dalam pembuatan maupun penggunaan die Press.

21(Senin) Desember 2009 - 15 (Jum’at) Januari 2010, s/d pukul 12:00.

Apabila peminatnya banyak, maka akan dipilih 7 Perusahaan dengan mempertimbangkan isi permasalahan
dan urutan waktu mendaftarkan diri.

26 Jan. — 11 Maret, masing—masing Perusahaan selama 3 hari dari hari Selasa — Kamis (3 hari).
Masing—masing Perusahaan anggota IMDIA.

JETRO Die Press Expert, Mr. Umezawa Osamu

Gratis (biaya yang timbul untuk perbaikan menjadi tanggung jawab masing—masing Perusahaan).

Yang terbaik adalah orang yang pernah mengikuti workshop die Press basic design. Selama 3 hari,
bersama—sama dengan spesialis melaksanakan kegiatan—kegiatan penjelasan seputar Perusahaan, analisa
permasalahan, pembahasan perbaikan, pembuatan rencana pelaksanaan perbaikan serta estimasi
efektivitasnya.

Setelah bantuan teknologi selesai dilakukan, PIC penerima memberikan laporan mengenai hasil—hasil
capaiannya kepada Expert Mr. Umezawa dan IMDIA.

Jakarta, 21 December 2009
Hormat kami,
Ketua IMDIA

Makoto Takahashi
(Komite Teknologi)

Balasan: Fax No. 021-8717864

Berpartisipasi  [] Tidak berpartisipasi O

Kami harapkan, berpartisipasi maupun tidak berpartisipasi memberikan balasannya s/d tanggal 15 Januari 2009, pukul 12:00
melalui e-mail maupun fax.

Balasan email: Ms. Novi (novianti@imdia.or.id) . (untuk yang berpartisipasi harap mengisi formulir di bawah ini)

Nama
Perusahaan

Nama PIC
penerima

Permasalahan

Kualitas die Press O
Produktivitas rendah O

Lambatnya pembuatan model baru []

. Progres pembuatan die di dalam Perusahaan [
: Die Press design O
: Lain—lain O



